Info Veloci

Luogo Guangdong, Cina Marchio O-leader.
d'origine (continente)
Materiale di |FR-4 ,, in alluminio Spessore di  [0,50z-5 once.
base rame
Min. 0,2 mm. Min. 0,2 mm.
Dimensione Larghezza
del buco della linea
Finitura Immersion Gold, OSP, |Spessore del [0,1-5mm.
superficiale |hasl senza piombo bordo
applicabile a [LED, cellulare, carattere PCB di controllo
condizionatori d'aria, industriale
lavatrici
certificati 1SO9001, UL, RoHS, Q /CTN. 10pcs-100pcs.
SGS
peso 0,01kg -5kg. MOQ. 10 pezzi
Numero di Power Bank PCB Min
Assembly PCBA e 0,2 mm.
modello Interlinea
Produttore
colore gigilzosso, verde, nero, prezzo $0,1-$ 10
Tipo di . Requisito del cliente. taglia 0,01 m3-10m3.
progettazione

Confezione e consegna

dettagli sul 16 anni Provatrice professionale PCB PCB Produttore
confezionamento

Dettagli di 7-12 giorni

consegna

Descrizione del prodotto

16 anni Prodotti da 16 anni Prodotti PCB PCB

articolo 2014, 2015 ~ 2016. 2017 ~ 2018.
Volume |Campione [Volume |Campione [Volume [Campione

Conteggio del livello 32. 42, 38. 44, 42, 48.

Linea minima / spazio (um) 50/50. 40/45. 40/45. 40/40. 35/40. 35/35.

Hole minimo 0,15. 0.10. 0,15. 0.10. 0,15. 0.10.

Diametro (mm)

Proporzioni ) ) ) ) ) )

4 Pth 14: 1. 16: 1. 16: 1. 18: 1. 18: 1. 20: 1.

N+c+n 4+C+4H5+C+5 pb+C+56+C+6 H+C+56+C+6

S:;llilwmterconnessmnedel5+2+5 6+2+6 5+2+5(6+2+6 5+2+5 [6+2+6

Riempimento della piastra Via.|SI SI - SI

Min. Spessore del nucleo 50. 10. 10. 30. 10. 30,

(escluso rame) (pm)




Min. Diametro del trapano 75, 65, 65. 50, 50, 10,
laser (um)

Attraverso il sepolto S N .
Foro / impilato tramite SI ' SI i SI i
Materiale FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.

PCB condensatore incorporato|SI - Si - Si -

Hasl senza piombo, enig, osp, immersione argento, stagno
immersione,

Flash oro, placcatura di dita in oro, placcatura in oro rigido selettivo,
Maschera di saldatura pelabile, inchiostro di carbonio

Processo di superficie




Scheda PCB lavatrice, produttore di PCB a doppia faccia Cina



http://www.o-leading.com/news/PCB-board-is-a-combination-of-innovation-and-technology.html

